VAKUOVE POKOVOVANI

1. Metoda
NanaSeni kovovych tenkych vrstev metodou napragosamakuu (sputtering).
2. Pokovovéni plasti

Kovoveé vrstvy nanaSime na plastové&msii pro dosazeni elektromagnetické kompatibility
(EMC). Materialem pokoveni jsou ¥dhto gipadech vrstvy Cu, Al, Nii jejich slitiny.

Po dohod se zakaznikem jsou pouzity vytipované vrstvy astana jejich tloustkai odpor.
Velikost substratu ize byt az 400 x 250 mm.

3. Pokovovani keramickych materiafi pro elektroniku

Provadime zakaznické nanaSeni kovovych vrstev gntekty, vodie ¢i odporové vrstvy.
Pouzivame vrstvy Ti, TiW, Ta, Ta2N, Ni, NiCu, NiGxl, Cu, Cr, V, Pt, Au.

Jako substrat slouzi korundova keramikpiezokeramika.

Velikost substratu je maximaim“ x 4“.

Elektrické vlastnosti vrstev po dohbde zakaznikem.

Jako maskovaci techniku pro vyteai jednotlivych motiu pouzivame kovové masky.
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